Vapour Phase Reflow W

Dampfphasen-Reflow-Ofen werden in allen Bereichen der Elektronikfertigung eingesetzt, in denen
zuverlassige Lotverbindungen erforderlich sind. Die hervorragende Warmeubertragung die bis zu
10 mal schneller ist als Konvektionsofen, ist nur eine der effizienten Eigenschaften dieser
Maschinen. Der Reflow-Prozess findet in einer inerten Atmosphare statt, in der keine Oxidation
und keine Schatteneffekte stattfinden. Dicht bestuckte Platinen mit einer hohen Mischung von
Komponenten konnen leicht geldtet werden, ohne dass kleine Bauteile Uberhitzt werden. Die von
IBL implementierte Technologie umfasst ein spezielles patentiertes Transportsystem in der
gesamten Produktpalette. Eine kontinuierliche Temperaturiberwachung innerhalb der
Prozesskammer ermaoglicht eine zielgerichtete und reproduzierbare Einstellung von Profilen.

Einfacher und effektiver Lotprozess in einer Kammer
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Economy Serie Batch

Die Economy-Linie stellt die Einstiegsklasse der Dampfphasenmaschinen von IBL das und eignet sich perfekt
fur die Kleinserienfertigung, den Prototypenbau sowie fir Rework-Zwecke.

SV540
MiniLab Maschine | Max. PlatinengréRe (L x T x H)
MiniLab 304 x 274 x 80 mm
=
B SV260 300 x 260 x 70 mm
- SV540 540 x 360 x 80 mm
. h/

Premium Serie Batch

Die Batch-Serie Premium-line bietet viele zusatzliche Merkmale, die nicht im Economy-Programm enthalten sind.
Der 15” HMI Touchscreen ermoglicht dem Benutzer einen komfortablen und einfachen Zugriff auf alle Funktionen.
Permanente Datenerfassung zusammen mit einem unbegrenzten Programmspeicher sind nur einige der
Merkmale.

T

Das Intelligent Profiling System (IPS) bietet dem Benutzer die Méglichkeit, Profile
schnell und effizient einzurichten, was zu qualitativ hochwertigen Ergebnissen
fuhrt, ohne dass Nacharbeiten erforderlich sind. Geringer Stromverbrauch,
Platzbedarf und Mediumverbrauch sind alle Merkmale die diese Maschine sehr
umweltfreundlich machen. Viele zusatzliche Optionen verfugbar.

Maschine | Max. PlatinengréRe (L x T x H)
BLC420 450 x 540 x 80 mm
BLC620 650 x 540 x 80 mm
BLC820 850 x 540 x 80 mm




-

Diese Maschinen kénnen mit den gleichen Eigenschaften wie die BLC-Serie
vollstandig in eine Inline-Produktion integriert werden. Die Platinen werden auf einen
Werkstlicktrager transportiert und anschlief3end in die Prozesskammer gefahren. Nach
dem Loten und Abkulhlen traten die Platinen nach dem FIFO-Prinzip nacheinander
aus. Diese Maschinen kdnnen auch im Batch-Modus verwendet werden.

Maschine | Max. Platinengréf3e Inline Modus Max. PlatinengréRe Batch Modus
BLC620i 630 x 400 x 55 mm 650 x 540 x 80 mm
BLC820i 630 x 400 x 55 mm 850 x 540 x 80 mm

Hinweis: die Gesamtkapazitét des Werkstlcktrégers ist groRer als die GroRe einer einzelnen Platine, die auf das Férderband
zugefiihrt werden kann.

Die Reduzierung von Lunker kann mit Hilfe von Vakuum erreicht werden. Die
Vakuumkammer befindet sich im Inneren der Prozesskammer mit einer
patentierten Dampfvakuumtechnologie. Auch ohne Vakuumfunktion einsetzbar.

Maschine | Max. PlatinengréRe mit Vakuum Max. PlatinengréRe ohne Vakuum
VAC745 635 x 444 x 70 mm 635 x 444 x 80 mm
VAC765 635 x 644 x 70 mm 635 x 644 x 80 mm

Hinweis: die Verwendung der Vakuumkammer begrenzt die Platinen Hohe. Andere Modelle auf Anfrage vorhanden.

Vakuum Serie Inline

e VAC745HDxi VAC745i

Die VAC Inline-Baureihe ist wahlweise mit

" — “\ einem oder zwei Werkstiicktragern

erhaltlich. Auch im Batch-Modus und ohne

o9 . 5 Vakuumfunktion einsetzbar. Vollstandige
’

Ruckverfolgbarkeit, Datenanalyse und
viele zusatzliche Optionen verfligbar.

Maschine Max. PlatinengroRe mit Vakuum | Max. PlatinengréfRe ohne Vakuum | Max. PlatinengroRe ohne Vakuum in Batch Modus
VACT745i 635 x 400 x 50 mm 635 x 400 x 60 mm 635 x 440 x 80 mm
VACT765i 635 x 400 x 50 mm 635 x 400 x 60 mm 635 x 640 x 80 mm

VAC745HDxi 630 x 400 x 45 mm 630 x 400 x 55 mm 635 x 444 x 75 mm

Hinweis: bei der Verwendung im Batch-Modus siehe Tabelle fiir Batch-Serien mit Vakuum. Auch andere Transportbreiten lieferbar.

Premium Inline Serie hohe Stiickzahlen
Maschine mit zwei Werkstucktragern kann auch

CX800 im Batch-Modus betrieben werden und erreicht
_l A v;.) \ - . = Zykluszeiten von 20 Sekunden pro Baugruppe.
- cx 800 ' i Maschine | Max. PlatinengréRe (L x D x H)
CX600 680 x 305 x 45 mm
CX800 680 x 510 x 45 mm

Hinweis: im Batch-Modus Platinenhéhe 65mm

*** Spezifikationen kdnnen ohne vorherige Ankiindigung gedndert werden*** D1E120-Ubersicht D-211108
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